boura zazité praxe

oncepce je modulova, takze si
zékaznik miZe pajeci stroj zcela
sam nakonfigurovat podle vlastnich
pozadavku. ldealni stav pro vari-
abilni vyrobu osazenych desek s
ploSnymi spoji, ktera je pfizna¢na
pro evropsky elektronicky primysi.

NejkratSi doba smaceni. Prostfednictvim duté viny (0.8 m/s)
dojde ke kontaktu s DPS na velmi kratkou dobu, takZze mini-
malizuje tepelnou zatéz DPS a soucéastek. Vytvafi tenké inter-
metalické vrstvy v pajenych spojich, coz ma velmi kladny vliv
na jakost a mechanické namahani (pevnost ve smyku) paje-
ného spoje. Nejiemné;jsi, mikroskopicky strukturovany pajeny
spoj, minimalni rozpousténi DPS, napf. se zlatymi kontakty.

Nejrychlejsi pajeci vina—>Nejlepsi pajené spoje. Duta vina
generuje Bernoulliho efekt (velmi kratké smaceni, nejlepsi
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pfilnavost, nejvétsi ochrana souc€astek), coz ma za nasledek
méné zkratld (mlstkd) v disledku tenéich pajenych spojli
a mensi Stépeni.

Nejvyssi vystup tepelné energie u véech typu viny. Jakost
pajeni je zaruCena pro vSechny kombinace procest, napf.
smiSend montaz THC (zasouvané do otvor() a SMD (povr-
chové montované) souéastky na strané pajeni. Cista SMT na
strané pajeni. Taktéz pokud jsou SMD na strané soucastek
zapajeny v pfedchozi vyrobni operaci v pfetavovaci peci.

Dva technologické procesy v jednom kroku. Pajeni strany
pajeni a strany soucastek v jediném prichodu. Ano pajeni
spodni strany a zaroven horni strany! Spodni strana se paji
vinou a souéastky na strané soucastek jsou polozeny do pas-
ty se zapaji pfetavenim. Tento proces je pfedmétem nového
patentu.

Prvni a jediné zafizeni pro pajeni vinou s vodorovnym
dopravnim systémem. Vina KIRSTEN nevyzaduje sklon
dopravniku 7°, DPS putuji vodorovné celym systémem, a to
i pfes trysku pajeci viny.

K zajiSténi soucastek nejsou zapotiebi pfidrzné svorky.
Diky vysoké pritokové rychlosti duté viny vznika pfisavny
~Bernoulliho efekt”, jenz stahuje souc¢astky dold.

Nejmensi pajeci lazen. Méné necistot, nejrychlejSi mozny
pfechod na jina procesni tavidla, pajky a oleje/plyny. Rych-
l4 tepelna odezva z pribézného snimani teploty, i v pfipadé
sestav s vysokou hmotnosti. Je zaru€ena minimalni tvorba
strusky. Konstrukce vany ma vice nez dvacetiletou historii.
KIRSTEN pracuije v bezolovnatém procesu jiz 13 let.

Pajeci ¢erpadlo - linearni motor —. Pajeci ¢erpadlo s linear-
nim motorem bez jakychkoliv pohyblivych mechanickych dil(,
tudiz s velmi nizkym opotfebenim.

Vétsi tepelna regulace procesu oproti jinym systémim
pajeni vinou - idealni pro citlivé souéastky. Hlavni pfed-
nosti oproti systémim s dvojitou vinou pfi zpracovavani bez-
olovnatych pajek pfi vysSich teplotach, vyhovujici RoHS je
kratSi procesni okno, které je kritické u soucastek citlivych
na teplotu pfi praci s pajkami 265°C. Systémy se zdvojenou

Ll

vinou maji delSi doby smaceni (> 10 s) a dva vrcholy s AT
az do 20°C a poklesem teploty na vrcholu, kde chybi tavidlo!
(Pajka nekrystalizuje.)

Celkova pruznost pfi nastavovani procesniho okna.
MODULA WAVE ma plné programovatelny teplotni profil
vCetné zvySeni teploty a poklesu teploty.

Idedlni pro malé série. Pro vyrobce s velkymi variacemi ve
smési vyrobk(, rychla a opakovatelna vyména moduldl, moz-
nost pruzné aplikace.

Nekoneéna variabilita délky procesnich krokd. MODULA
WAVE umozfiuje nastaveni individualni rychlosti dopravy a
délky procesnich krok(, rozSifeni moznosti procesu.

Zdokonalené inertni prostredi. Nejvyssi jakost a bezpec-
nost procesu diky kombinaci dusiku (N2) a moznost pouZziti
jiného média.

Rozpoustédlo, tavidlo. Vina KIRSTEN (kratka doba smace-
ni, jediny teplotni vrchol) ma méné problému se sou¢astkami,
jez jsou citlivé na vlhkost.

Proces KIRSTEN je laskavy k citlivym SMD prvkim.
Vzhledem k tomu, Ze vétSina DPS s priichozimi pokovenymi
otvory (uréenych pro pajeni vinou) také obsahuje soucastky
citlivé na teplo, dochazi zbyte¢né k jejich zatézovani pfi bez-
olovnatém pajeni a s nim souvisejicich vysokych teplotach
(220°C az 250°C). Tryskova vina KIRSTEN omezuje uroven
tepelného narazu na souéastky citlivé na teplo, takze je men-
§i riziko pfed€asné poruchy soucastky u zakaznika. Zde ma
vina KIRSTEN jedine¢né pfednosti, zvlasté téz u kombinova-
nych procesu (soucastky zasouvané do otvorl) a pretaveni
(prvky SMD, strana soucastek).

Nizké naklady na energii a nizké provozni naklady. VSichni
vime, Ze se naSe pfirodni zdroje stale vice vyCerpavaji a ceny
energii neustale stoupaji. Diky nizkému objemu pajeci lazné
s asi 10% cinové napIné ve srovnani s konven¢nimi pajecimi

stroji, a diky dimysIné konstrukci pfedehfivaciho modulu je
spotfeba vykonu MODULA WAVE ve srovnani s konkurenc-
nimi vyrobky nizka.

Kratka doba zahfivani. Vzhledem k pomérné nizkému obje-
mu cinu se doba zahfivani pohybuje v rozsahu pfiblizné 55
minut.

Kompaktni konstrukce. Diky kompaktnimu provedeni celé-
ho zafizeni jsou zde mensi naroky na plochu, nez u tradic-
nich pajecich systému.

Kratka doba prechodu na jinou pajeci slitinu. Vzhledem
k tomu, Ze nabizime moznost instalace druhého, samostatné-
ho, pajeciho modulu, umisténého v externim ,doku*, pfechod
z jednoho slozZeni slitiny na jinou je otazkou nékolika malo
minut. Navic, veSkerou souvisejici udrzbu a opravy pajeci
jednotky Ize provadét bez preruSeni aktualni operace.
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